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SOUSTRUZNICKE MATERIALY

TOKAPHAS OGPABOTKA - TBEP/IbIE CMI/IABbI
GATUNKI TOKARSKIE

SUSTRUZNICKE MATERIALY

Aplikace Povlak / substrat Poradové Cislo ISO oblast
Tun onepauum Mokpbitne/cybeTpar MokoneHwe cnnasa CTeneHb TpyaHOCTM 06paboTkM
Aplikacja Powtoka/Substrat Numer serii Zastosowanie SO
Aplikacia Druh povlaku Poradové islo 1SO rozsah
Vrtani Specidlni aplikace
CBeprexue 0 PVD  CneupanbHoe npumerenme
) . 1- 01-50
D Wiercenie 1 CVD Specjalna aplikacja 9
Vftanie Specialne aplikacie
Frézovani Volny
bpeseposaHme 2 PVD  He ncnonbayetca < )
M Frezowanie 3CVD Inne 01-05
Frézovanie Nepriradené
Soustruzeni Seda litina
ToueHue 4PVD  Yyryn
T Toczenie 5CVD Zeliwo (\ 05-10
Sustruzenie Liatina
Pro materialy skupiny M, S
6 PVD 74 matepuanos rpynnsl 1SO M, S O
’ { ) 1 —_ 2
7 CVD GrupaM,S C 4 0-20
Pre materialy skupiny M a S
Univerzalni
8 PVD  VhusepcanbHble
9 CVD Uniwersalny t 20-30
Univerzélne
B PKBN /KHB / CBN
A 30-40
Keramika
Kepamuka
c Ceramika
Keramika
X 40-50
D PKD / MKA / PCD
Cermet
T Kepmer
Cermet
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Oznateni materidlu
Aplikacni oblast
Pouziti / MpumeHenme / Poziom zastosowania / Poutitie

P10 - P25 M|
TT310
M15 - M25 [
o1 - P10 M|
TT010
MOl - M15
o
TC100 ]
O
SN100 kos - k15 W
TB310 [ ]
PD1 [ |
PC30 |
D720 [ |
P45 - pso |
M35 - M40 W
333TN K35 - k40 M
d
|
H Substrat na bazi WC-Co
submicron H  Substrat na bazi WC-Co(< 1 um)
ultra Ultra jemnozrnny substrat na bazi
submicronH WC-Co
FGM Funkéni gradientni substrat
cermet  Slinuty karbid bez WC
ceramics  Keramika
PCD Polykrystalicky diamant
CBN Polykrystalicky kubicky nitrid boru
HSS Rychlofeznd ocel
Stfedné teplotni chemickd metoda
MT-CVD o
povlakovani
VD lekotepllotlm fyzikalni metoda
povlakovani
X Bez povlaku

Posuv
Nopaua
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‘gﬂﬂ[
AQQQE
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Reznd rychlost
CkopocTb pesaHua
Predkos¢ skrawania

Rezna rychlost
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ym zaberovym podmienka
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MATHBIM YCI0BUAM 06paboTKM
a obrobke przerywang

Povlak
MokpbiTne
Powtoka
Povlak

55
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Substrat / Cy6crpar / Substrat / Substrat

Cybcrpat WC ¢ Co

MenKo3epHUCTbIN (< 1 MKm) cybeTpat
WCcCo

0c060 MenKo3epHUCTbI (<0.5 MKM)
cyberpat WC ¢ Co

OYHKUMOHANbHO-TPAAMEHTHbIN
cybeTpar

Teepapit cnnas 6e3 WC

Kepamuka
MoAMKPUCTANNNYECKUI aIMa3
Kybuueckuit HuTpua 6opa

BbicTpopexyLLas cTanb

] ﬂ ﬂ [ cermet PVD
] ﬂ ﬂ [ cermet X
‘dﬂﬂ[ ceramics X
] = s
o] =
o]
o] =
e

‘ -. HSS PVD

Substrat na bazie WC-Co

Substrat na bazie WC-Co drobnoziar-

nisty (ziarno < 1 pm)

Substran na bazie WC-Co o bradzo
drobnych ziarnach (ziarno < 0,5 pm)

Funkcjonalne podtoze gradientowe

Weglik spiekany bez WC
(weglika wolframu)

Ceramika
Diament polikrystaliczny
Regularny azotek boru

Stal szybkotnaca

Povlak / Mokpbitne / Powtoka/ Povlak

CpegeHetemnepaTypHoe NoKpbITHe,
HaHECEHHOe METOLOM XMMMUYECKOrO
OCaXAEHMS U3 ra3oBoi dasbl

HuskoTemnepatypHoe NoKpbITHe,
HaHeCeHHOe MeToL0M GU3n4ecKoro
OCa¥/AEHMA 13 ra3oBom Gasbl

Cnnas 6e3 NokpbITMA

Srednio-temperaturowa, chemiczna
metoda pokrycia

Nisko-temperaturowa fizykalna
metoda pokrycia

Niepowlekanay materiaf

Barva VBD / Liget
Kolor / Farba VRD

GATUNKI TOKARSKIE
SUSTRUZNICKE MATERIALY

Uniwersalny / V3eobecné obrébanie
Upichovani / OTpeska
Przecinanie / Upichovanie
Zévitovéni / Hapesatue pe3bbbl
Gwintowanie / Zavitovanie

Vliv chladici kapaliny / Npumenenme ¢ COX
Wptyw chtodziwa / Prinos chladenia

\seobecné obrabéni / 061was obpabotka
Tézké hrubovani / Taenas yepHosas obpaboTka

/- v
/- v
.__/
+/- v
m
N
-
.
4+

WC-Co zakladny substrat

W(C-Co zakladny substrat jemnozrnny

WC-Co zakladny substrat jemnozrnny

Funkcne gradientny substrat

Spekany karbit bez WC

Keramika
Polykrystalicky diamant
Polykrystalicky kubicky nitrid boru

Rychloreznd ocel

Chemicka metoda povlakovania pri
strednej teplote

Fyzikdlna metdda povlakovania pri
nizskej teplote

Nepovlakovany materidl

Toczenie zgrubne / Tazké hrubovanie

T387




